
苏州天脉导热科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2024-006 

投资者关系活动类别 

☑特定对象调研          □分析师会议 

□媒体采访              □业绩说明会 

□新闻发布会            □路演活动 

□现场参观 

□其他（请文字说明其他活动内容） 

形式 ☑现场       □网上       □电话会议 

参与单位名称及人员姓

名 

国寿资产：张凌炜、王礼彬、罗悦、陈美至 

国寿养老：张欣露、郑仁涛 

华创证券：姚德昌、刘亚东、顾翎蓝 

（排名不分先后） 

时间 2024 年 12 月 6 日 11:00-12:00 

地点 公司会议室 

上市公司接待人员姓名 
董事、财务总监兼董事会秘书：龚才林 

证券事务专员：尹静 

投资者关系活动主要内

容介绍 

首先，龚才林先生简要介绍了公司的业务发展情况。公司成立于

2007 年，成立之初，公司主要产品为导热界面材料，由于其核心技术

的掌握依赖于长期的研发投入和技术沉淀，在中高端产品领域技术壁垒

较高，市场长期由欧美及日本厂商所垄断。公司自成立以来，在该领域

不断投入技术力量进行配方研发和工艺改进，经过十余年的持续发展，

导热界面材料已发展成为公司的优势产品。公司成功开发的高导热、低

挥发、低出油导热硅胶片等系列产品大量应用于消费电子、安防监控、

汽车电子、通信设备等中高端产品市场。 

2010 年起，以智能手机、平板电脑为代表的消费电子产品迅猛发

展，伴随产品轻薄化、小型化发展所带来的散热需求的增加，消费电子

领域在传统导热界面基础上大量应用石墨散热材料，公司于 2012 年自

主开发人工合成石墨材料并顺利推出市场。 



公司分别自 2014 年、2017 年着手对热管、均温板技术进行研发储

备，该阶段由于市场需求尚不明朗，产品量产难度较高，行业内鲜有涉

足者，但公司基于对电子散热行业趋势的前瞻性预判，坚持在相关领域

进行创新投入与技术积累，储备了大量工艺技术、人才与市场资源。 

 

公司与投资者交流情况： 

1、问：请问公司主要产品的行业竞争格局与市场地位如何？ 

答：（1）热管、均温板领域，以古河电工、尼得科超众、双鸿科

技、奇鋐科技为代表的日本、中国台湾厂商进入该领域较早，在传统的

笔记本电脑、服务器等市场占据了较高的市场份额，在智能手机、5G

基站等领域也具备较强的先发优势。 

热管、均温板技术要求较高，批量化生产需要长期的工艺技术和生

产经验的积累。公司是行业内较早进行热管和均温板产品研发和实现规

模化量产的企业之一，凭借在该领域的布局优势，公司产品在较短的时

间内通过了三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、摩托罗拉等品牌客户的

认证，实现规模化供货。 

近年来，公司通过持续的工艺技术改进和生产自动化投入，不断提

升产品生产效率、缩短交付周期、降低生产成本，使得相关产品市场竞

争力不断提升，并推动了热管、均温板产品在消费电子领域的快速渗透。

目前，公司热管与均温板产品在消费电子领域已建立较为领先的市场地

位，在 2023 年全球前 10 大智能手机品牌中有 7 家品牌是公司客户。 

（2）导热界面材料领域，由于其核心技术的掌握依赖于长期的研

发投入和技术沉淀，中高端产品领域技术壁垒较高，目前，以莱尔德、

富士高分子、贝格斯为代表的欧美及日本厂商在全球中高端产品市场仍

然占据主导地位，国内市场绝大多数企业产品种类较少，同质性强，经

营规模普遍较小。 

公司作为国内最早从事导热界面材料研发生产的企业之一，自成立

初期即搭建了高学历、多学科背景的专业化研发团队，通过在导热界面

材料领域十余年的研发积累，针对不同细分市场多元化、定制化的散热



需求，公司产品在高导热、高压缩、低热阻、低出油、低挥发等关键指

标性能方面不断突破，拥有大量材料的配方储备、实验数据及多领域散

热应用经验，以及 200 多种规格型号的产品，产品导热性能和材料特性

达到或接近国际市场竞争对手水平，并逐步实现对通信设备、安防监控、

汽车电子等中高端散热市场的进口替代，成功进入富士康、中磊电子、

海康威视、启碁科技、宁德时代等知名客户供应链，抢占全球高端市场

份额。 

（3）在石墨膜领域，公司的主要竞争对手包括中石科技、碳元科

技、深圳垒石、思泉新材等。 

公司是行业内较早开展石墨膜产品生产的企业。石墨膜下游应用的

细分市场包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑等，其中智能手机领域

整体需求量较大，但市场竞争也相对激烈，公司针对石墨膜业务采取了

差异化的市场竞争策略，通过持续优化石墨膜订单结构，在笔记本电脑

等细分领域建立了一定的差异化竞争优势。 

 

2、问：请简要介绍下，在智能手机领域散热产品的应用情况？ 

答：在智能手机领域，根据散热场景热源功耗、散热要求、空间结

构等特点，各类散热产品会被单独或搭配组合使用，传统 4G手机通常采

用“导热界面材料+石墨膜”组合作为散热方案，在 5G手机、中高性能

4G手机等领域，工作功耗及散热要求相对更高，通常采用“导热界面材

料+石墨膜+热管/均温板”组合或“导热界面材料+热管/均温板”组合作

为散热方案。 

 

3、问：公司目前具体有哪几个生产基地？ 

答：按地域划分，公司目前有江苏苏州、浙江嵊州和越南北宁三大

生产基地。 

 

4、问：请问公司是否制定了 2025 年的业绩目标？ 

答：公司目前已制定出有关 2025 年业绩展望的详细规划和切实可



行的业绩目标。作为新晋的公众公司，为平等对待每位投资者，公司业

绩目标具体内容因未经公告，暂时不便向各位透露。尽请关注公司后续

发出的定期报告和其他公告！ 

关于本次活动是否涉及

应披露重大信息的说明 
无 

附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 12 月 6 日 

 


